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FSA8108 

FSA8108 — 音频插孔检测解决方案，支持调高/调低音量和发

送/结束检测 
 

特性 

 检测： 

 附件插孔 

 发送/终止按键 

 音量增加/减小按键 

 VDD 2.7 至 4.5 V 

 VIO 1.6 至 VDD 

 (MIC) 0.01% 典型值 

 麦克风偏压的 LDO 输出：2.4 V 

 ESD (IEC 61000-4-2) 15 kV 气隙 

 检测 3 极或 4 极音频附件 

 消除因 MIC 偏压造成的音频插孔“爆音”和“咔嚓声” 

应用 

 手机，智能电话 

 MP3 和 PMP（便携式媒体播放器） 

描述 

FSA8108 是一款用于 3 极或 4 极附件的音频插孔检测开关，

可以检测音频插头的连接。FSA8108 检测调高/调低音量或发

送/结束键。LDO 提供直流偏压至附件的麦克风和遥控键电

路。为了提高系统灵活性，FSA8108 包含一个带寄存器的 

I
2
C 端口，允许对 AC 计时规范进行编程。 

 
图 1. 典型应用框图 

订购信息 

器件编号 工作温度范围 顶标 封装 

FSA8108BUCX
(1)

 -40 至 +85°C G6 12 凸块、3x4 阵列、0.4 mm 间距、250 µm 凸块晶圆级芯片尺寸封装 

注意： 

1. 包括背面层压。 
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图 2. 典型应用框图 

 

注意： 

2. 对于直接电池连接，建议使用 2.2 µF 电容和 1 kΩ 电阻。此滤波器帮助稳定与 FSA8039A 不相关的电源电压事件。如果供

电电源稳定，如来自 PMIC 或 LDO，建议采用单个 1 µF 电容。 

3. 当耳机或配件插头插入大多数音频插孔时，J-DET 短接到左 (L) 音频通道。任何连接到 J-DET 引脚的外部电路均会影响左

通道 20-20 kHz 范围内的性能。 

4. 左通道上的可选 10 kΩ 电阻用于辅助高阻抗配件的检测。 

此电阻对音频保真度的影响可忽略。 
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引脚配置  

INTB VIO VDD

SDA GND/RES J_DET

SCL GND J_MIC

CAP V_MIC MIC

1.6mm

1.2mm

12 Ball 0.4 Pitch WLCSP 

Top Though View

A

B

C

D

1 2 3

 

图 3. 引脚分配 

 

引脚定义 

名称 引脚 类型 描述 

INTB A1 输出 中断。低是确认中断。 

SDA B1 数据 I
2
C 数据  

SCL C1 数据 I
2
C 输入时钟  

CAP D1 输出 内部 LDO 输出。要求接地电容。 

VIO A2 电源 基带 I/O 电源电压 

RES B2 输入 设备复位控制。有源高复位。如果不用，连接 GND。 

GND C2 GND 接地  

V_MIC D2 电源 LDO 输出至电源 MIC 偏压 (2.4 V) 

VDD A3 电源 核心电源电压 

J_DET B3 I/O 音频插孔引脚的输入；插头插入/移除检测引脚。 

J_MIC C3 I/O 连接至音频插孔的麦克风开关路径。 

MIC D3 I/O 通向麦克风输入编解码器的麦克风开关路径。 
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应用信息 

音乐模式 

如果在音频插孔中插入 4 极耳机并使用音乐/接听应用程

序，通常会为耳机按钮检测（如静音、音量变化等）启用 

MIC 偏压。由于从 MIC 偏压电阻和耳机的麦克风到 GND 

的恒定路径，这会消耗电量。Fairchild 开发了音乐模式来

定期启用 MIC 开关，以监控按钮动作。这为电池敏感型器

件节省了电能，如手机或 MP3 播放器。当音乐模式启用位

在 CONTROL（0Ch 中）设置并插入插头时，FSA8108 就

进入音乐模式。音乐模式通过采用约 80% 默认音乐模式时

序 (09h) 寄存器值来减少 MIC 偏压电流。 

LDO 工作 

集成式麦克风偏压 LDO 设为 2.4 V。LDO 可用于偏压麦克

风附件，通过 I
2
C 寄存器位 LDO ENABLE（在 CONTROL 

寄存器 (0Ch) 中）进行启用/禁用。LDO 要求输出 0.22 µF 

去耦电容。去耦电容应靠近 LDO 引脚。 

耳机按键操作 

耳机按键比较器阀值是 MIC 偏压、MIC 偏压电阻和 MIC 阻

抗的函数。在计算按键电阻值时必须考虑所有这些变量。0

是如何计算按键电阻值的示例。 

 

RBIAS

VBIAS

RKEYRMIC

Key Press

VTH_SE 

Key Press 

Resistor

Volume up Resistor

VBIAS, LDO ±5%, 2.28V – 2.25V

RBIAS=2.2kW

RMIC=2kW

VTH_KEY ,Min:120mV default +12%, 

0.134V

Max: 250mV default-7%, 0233V
RVOL UP KEY MAX =

VBIAS_MIN-VTH_KEY_MAX
RMIC

1

=286W

-
RBIAS

1

VTH_KEY_MIN

VBIAS_MAX-VTH_KEY_MIN -

RVOL UP KEY MIN =

RMIC

1

=132W

RBIAS

1

VTH_KEY_MAX

1

1

 

图 4. 按键电阻计算和值示例 
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绝对最大额定值 

应力超过绝对最大额定值，可能会损坏器件。在超出推荐的工作条件的情况下，该器件可能无法正常工作，所以不建议让器件在

这些条件下长期工作。此外，长期在高于推荐的工作条件下工作，会影响器件的可靠性。绝对最大额定值仅是应力规格值。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDD, VIO 来自电池的电源电压 -0.5 6.0 V 

VSW 开关 I/O 电压  -0.5 VCC+0.5 V 

IV_MIC V_MIC LDO 电源电流  15 mA 

IIK 输入箝位二极管电流 -50  mA 

ISW 开关 I/O 电流   50 mA 

TSTG 存储温度范围 -65 +150 °C 

TJ 最大结温   +150 C 

TL 引脚温度（焊接，10 秒）  +260 C 

ESD 

IEC 61000-4-2 系统 ESD 
空气式  15 

kV 

接触式  8 

人体模型，JEDEC JESD22-A114 

J_DET 与 GND，

J_MIC 与 GND，

VDD 与 GND， 

VIO 与 GND 

 11 

全部引脚  4 

元件充电模型，JEDEC JESD22-C101 全部引脚  2 

 

推荐工作条件 

推荐的操作条件表明确了器件的真实工作条件。指定推荐的工作条件，以确保器件的最佳性能达到数据表中的规格。飞兆半导体

建议不要超过推荐工作条件，也不能按照绝对最大额定值进行设计。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDD 电源电压 2.7 4.5 V 

VIO IC 电源电压 1.6 VDD V 

TA 工作温度 -40 +85 C 

VIN MIC 开关输入电压范围 0 VDD V 

VAudio J_DET 引脚上的音频电压范围 -1 1 V 

fAudio  J_DET 引脚上的音频频率 20 20000 Hz 

J_DETRL 音频附件左通道上用于生成连接的电阻  500 kΩ 
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直流电气特性  

若无其他说明，所有典型值都在 TA=25C 下测得。 

符号 参数 VDD (V) 条件 
TA=-40 至 +85°C 

单位 
最小值 典型值 最大值 

MIC 开关  

RON MIC 开关导通电阻 3.8 IOUT=24 mA，VIN=2.0 V  0.8 2.5 Ω 

RFLAT 导通阻抗平面度 3.8 
IOUT=24 mA，VIN=1 V 

至 VDD 
 0.7  Ω 

CON(MIC) MIC 开关导通电容 3.8 
f=1 MHz, VIN=100 mV, 
50 mVPP 

 16  pF 

COFF(MIC) MIC 开关关断电容 3.8 
f=1 MHz, VIN=100 mV, 
50 mVPP 

 30  pF 

J-DET 

J_DETHYS J_DET 的滞环  200  mV 

并联 I/O 控制信号 

        

VIL 输入电压低电平     0.3 • VIO V 

VIH 输入电压高电平   0.7 • VIO  VIO V 

I
2
C 控制器 DC 特点快捷模式 (400 kHz) 

VIL 输入电压低电平   -0.5  0.3 VIO V 

VIH 输入电压高电平   0.7 VIO   V 

VHYS Schmitt 触发器输入滞后 
 VIO>2 V   0.05 VIO 

V 
 VIO<2 V   0.1 VIO 

VOL1 输出电压（开漏极） 
 VIO>2 V, 3 mA 0  0.4 V 

 VIO<2 V, 3 mA   0.2 VIO V 

II2C 
SDA 和 SCL 引脚的输入电流，输入

电压为 0.26 V 至 2.34 V 
  -10  10 µA 

CI 每个 I/O 引脚的电容
(5)

     10 pF 

电流消耗 

IOZ 断电漏电流  4.5 
MIC 和 J_MIC 端口 

VIN = 4.4 V 
  1.5 µA 

IIN 输入漏电流 0 至 4.5 输入 0 至 4.4 V  1  µA 

IDD-SLNA 睡眠模式电流，无附件 2.7 到 4.5 V J_DET=1  1.5  µA 

IDD-SLWA 检测附件后的电流（正常模式） 2.7 到 4.5 V J_DET=0  35  µA 

IDD-

MUSIC_MODE 
音乐模式 2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  25  µA 

IDD_LDO 电流至工作 LDO，不包括输出电流 2.7 到 4.5 V LDO 启用  110  µA 

IDD-SLWA + 

LDO 

检测附件（正常模式）带 LDO 电流

后的电流 
2.7 到 4.5 V J_DET=0  145  µA 

IDD_Music Mode 

+ LDO 
音乐模式带 LDO 2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  135  µA 

接下页 
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直流电气特性  

若无其他说明，所有典型值都在 TA=25C 下测得。 

符号 参数 VDD (V) 条件 
TA=-40 至 +85°C 

单位 
最小值 典型值 最大值 

MIC_V LDO 输出 

MIC_VVOUT 输出电压  2.7 到 4.5 V  -5% 2.4 +5% V 

MIC_VIOUT 最大输出电流 2.7 到 4.5 V  10   mA 

耳机键盘的比较器阀值（默认电压参考值） 

VCOMP1 
发送/结束感测，NO 耳机的比较器

阀值 
2.7 到 4.5 V 

I
2
C 默认设置，

VMIC=2.4 V，RMIC=2.2 kΩ 
-12% 120 +12% mV 

VCOMP2 
发送/结束感测，NC 耳机的比较器

阀值 
2.7 到 4.5 V 

I
2
C 默认设置，

VMIC=2.4 V，RMIC=2.2 kΩ 
-5% 2300 +5% mV 

VCOMP3 Volume_Up 感测的比较器阀值 2.7 到 4.5 V 
I
2
C 默认设置，

VMIC=2.4 V，RMIC=2.2 kΩ 
-7% 250 +7% mV 

VCOMP4 Volume_Up 感测的比较器阀值 2.7 到 4.5 V 
I
2
C 默认设置，

VMIC=2.4 V，RMIC=2.2 kΩ 
-7% 690 +7% mV 

注意： 

5. 未经生产测试。 
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交流电气特性 

所有典型值在 TA=25°C 条件下，除非领先说明；所有其它值在建议的 TA 和 TJ 温度条件下。未经生产测试。 

符号 参数 VDD (V) 条件 
TA=-40 至 +85°C 

单位 
最小值 典型值 最大值 

MIC 开关 

THD 总谐波失真度 3.8 
RT=600 Ω, VSW=0.5 VPP,  

f=20 Hz 至 20 kHz, VIN=2.0 V 
 0.01  % 

OIRR 关断隔离 3.8 
f=20 kHz, RS=600 Ω,  
CL=0 pF, RT=600 Ω 

 80  dB 

并联 I/O（默认时序） 

tON 开关导通时间 3.8 RL=10 kΩ, CL=10 pF  100  µs 

tOFF 开关关断时间 3.8 RL=10 kΩ, CL=10 pF  10  ns 

tDET-IN 
J_DET 从“高”改为“低”后的反

跳时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  500  ms 

tDET-REM 
J_DET 从“低”改为“高”后的反

跳时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  30  µs 

tDET-MIC 
音频插孔 GND 和 MIC 端子的检测

时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  50  ms 

tESD_DE 
ESD 事件在 J_DET（双检测 

J_DET 状态）的反跳时间 
2.7 到 4.5 V  I

2
C 默认设置  1  ms 

tPOLL 
在 MP3 模式中感测“发送”/“结

束”按键 MIC 开关导通时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  15  ms 

tWAIT 
在 MP3 模式中感测“发送”/“结

束”按键 MIC 开关导通时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  150  ms 

tKBK 
用于感测“发送”/“结束”按键/释

放的反跳时间 
2.7 到 4.5 V I

2
C 默认设置  45  ms 

tKEY-LONG 长按键的最短时间 2.7 到 4.5 V I
2
C 默认设置  900  ms 

tKEY-Double 按键和双击按键之间的最大时间 2.7 到 4.5 V I
2
C 默认设置  1000  ms 

tRES_DE 复位控制的反跳时间 2.7 到 4.5 V   15  µs 

电源抗噪性 

PSRRSW 开关电源抑制比 3.8 
电源噪音 300 mVPP，测得

10/90%，f=217 Hz 
 95  dB 

PSRRLDO LDO 的电源抑制比 3.8 

电源噪音 300 mVPP，测得

10/90%，f=217 Hz，
CEXT=1 µF 

 100  dB 
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I2C 规格（快速模式） 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

fSCL SCL 时钟频率 0 400 kHz 

tHD;STA 保持时间（重复）START 条件 0.6  µs 

tLOW SCL 时钟的低周期 1.3  µs 

tHIGH SCL 时钟的高周期 0.6  µs 

tSU;STA 重复 START 条件的建立时间 0.6  µs 

tHD;DAT 数据保持时间 0 0.9 µs 

tSU;DAT 数据建立时间
(
6

)
 100  ns 

tr SDA 的上升时间和 SCL 信号
(6,7)

 20+0.1Cb 300 ns 

tf SDA 的下降时间和 SCL 信号
(6,7)

 20+0.1Cb 300 ns 

tSU;STO STOP 条件的建立时间 0.6  µs 

tBUF STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间 1.3  µs 

tSP 输入滤波器必须抑制的尖峰脉宽 0 50 ns 

注意： 

6. 快速模式 I
2
C-Bus® 设备可用于标准模式 I

2
C 总线系统；但要求必须满足 tSU;DAT ≥ 250 ns。若设备未能延长 I2C_SCL 信号

的低电平周期，则自动采取这种情况。如果设备不延长 I2C_SCL 信号的低电平时间，必须输出下一数据位至 I2C_SDA 线

路 tr_max + tSU;DAT = 1000 + 250 = 1250 ns （根据标准模式 I
2
C 总线规格），才能释放 I2C_SCL 线路。 

7. Cb 等于一条总线的总电容，单位为 pF。若与高速设备搭配使用，则根据 I
2
C 总线规范，允许更快的下降时间。 

 

I2C 时序 

 

图 5. I
2
C 总线上全速模式器件时序的定义 

 

名称 位长（位数） 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0 

从地址 8 0 1 0 0 0 1 1 读取/写入 

图 6. I
2
C 从地址 

  



 

© 2011 Fairchild Semiconductor Corporation    www.fairchildsemi.com 

FSA8108 • 修订版 1.0.3 10 

F
S

A
8

1
0
8

 —
 音

频
插

孔
检

测
解

决
方
案

，
支

持
调
高

/调
低
音

量
和

发
送

/结
束

检
测

 

F
S

A
1

2
7
5

 - 低
电

压
双

S
P

S
T

 (0
.4

Ω
)缓

慢
开

/关
模

拟
开

关
，
带

负
摆

音
频
功

能
 

 

 

表 1. 寄存器定义 

地址 寄存器 类型 复位值 位 7  位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0 

01H 器件 ID R 00000000 Version ID 保留 

02H 中断 1  R 00000000 保留 
发送/终止

长按键 

发送/终止

双击按键 

发送/终止

按键 
插头断开 

4 极插头

连接 

3 极插头

连接 

03H 中断 2 R 00000000 保留 
音量调低长

按键释放 

音量调低

长键按下 

音量调低

按键 

音量调高

长键释放 

音量调高

长键按下 

音量调高

按键 

04H 中断掩码 1  R/W 00000000 保留 
发送/终止

长按键掩码 

发送/终止

双击按键

掩码 

发送/终止

按键掩码 

插头断开

掩码 

4 极插头

连接掩码 

3 极插头

连接掩码 

05H 中断掩码 2 R/W 00000000 保留 
音量调低长

键释放掩码 

音量调低

长键按下

掩码 

音量调低

按键掩码 

音量调高

长键释放

掩码 

音量调高

长键按下

掩码 

音量调高

按键掩码 

06H 全局倍增器 R/W 00000100 保留 全局倍增器倍时序 

07H J_DET 时序 R/W 10000010 插入 (tDET-IN) 移除 (tDET-REM) 全局倍增器不适用 

08H 按键时序 R/W 01111000 双击按键时序 (tKEY-Double) 长按键时序 (tKEY-LONG) 

09H 音乐模式时序 R/W 00101000 按键轮询时间 (tPOLL) 按键等待时间 (tWAIT) 

0AH 检测时序 R/W 01010101 音量调高和调低的按键时序 (tKey_Press) 检测时间 (tDET-MIC) 

0BH 反跳时序 R/W 10011000 ESD 事件在 J_DET 上的反跳 (tESD_DE) 长按键反跳时序 (tKBK) 

0CH 控制 R/W 01001000 

发送/结束 

(S/E) 卡住

开/关 

所有按键作

为发送/结束

开/关 

双击按键开

/关 

长按键开/

关 
音乐模式 

插孔 Det 

开/关 

3/ 4 极 

Det 开/关 

LDO 输

出开/关 

0DH 检测阀值 R/W 11101010 比较器 2（发送/结束键 - 正常关闭） 比较器 1（发送/结束键 - 正常打开） 

0EH 检测阀值 R/W 01111001 比较器 4（音量调低） 比较器 3（音量调低） 

0FH 复位控制 R/W 00000000 保留 
插孔移除

复位 
全局复位 

10H 保留 R/W 保留 保留 

注意： 

8. 向未定义寄存器位写入“0”。 

9. 从未定义寄存器位读取的数值未定义且无效。 

10. 绿色块表示设置变化，在下次使用中应用。 

11. 蓝色块表示设置变化，移除插孔后应用。 
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表 2. I
2
C 控制 

保留寄存器位读数为 0 

地址：01H 

复位值：00000000 

类型：读 

器件 ID 默认值 00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0:3 保留 4 不使用 

4:7 版本 ID 4 
0000 = 版本 0.0 

0001 = 版本 0.1 

表 3. 中断 1 

地址：02H 

复位值：00000000 

类型：读取/清零 

中断 1 默认值 00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 3 极插头连接 1 
0：未连接耳机 

1：连接了 3 极耳机 

1 4 极插头连接 1 
0：未连接耳机 

1：4 极耳机连接 

2 插头断开 1 
0：无更新 

1：耳机断开 

3 发送/终止按键 1 
0：未按下发送/结束键 

1：按下发送/结束键 

4 发送/终止双击按键 1 
0：未按下发送/结束双击键 

1：按下发送/结束双击键 

5 发送/终止长按键 1 
0：未按下发送/结束长按键 

1：按下发送/结束长按键 

6:7 保留 2 不使用 

表 4. 中断 2 

地址：03H 

复位值：00000000 

类型：读取/清零 

中断 2 默认值 00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 音量调高按键 1 
0：未按下音量调高键 

1：按下音量调高键 

1 音量调高长按键 1 
0：未按下音量调高长按键 

1：按下音量调高长按键 

2 音量调高长按键释放 1 
0：未释放音量调高长按键 

1：释放音量调高长按键 

3 音量调低按键 1 
0：未按下音量调低键 

1：音量调低按键 

4 音量调低长键按下 1 
0：未按下音量调低长按键 

1：按下音量调低长按键 

5 音量调低长按键释放 1 
0：未释放音量调低键 

1：释放音量调低键 

6:7 保留 2 不使用 
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表 5. 中断掩码 1 

地址：04H 

复位值：00000000 

类型：读/写 

中断掩码 1  默认值  00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 3 极插头连接 1 
0：不掩码 3 极插头连接中断 

1：掩码 3 极插头连接中断 

1 4 极插头连接 1 
0：不掩码 4 极插头连接中断 

1：掩码 4 极插头连接中断 

2 插头断开 1 
0：不掩码插头中断 

1：掩码插头断开中断 

3 发送/终止按键 1 
0：不掩码发送/结束按键中断 

1：掩码发送/结束按键中断 

4 发送/终止双击按键 1 
0：不掩码发送/结束双击按键中断 

1：掩码发送/结束双击按键中断 

5 发送/终止长按键 1 
0：不掩码发送/结束长按键中断 

1：掩码发送/结束长按键中断 

6:7 保留 2 不使用 

表 6. 中断掩码 2 

地址：05H 

复位值：00000000 

类型：读/写 

中断掩码 2 默认值 00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 音量调高按键 1 
0：不掩码音量调高按键中断 

1：掩码音量调高按键中断 

1 音量调高长按键 1 
0：不掩码音量调高长按键中断 

1：掩码音量调高长按键中断 

2 音量调高长按键释放 1 
0：不掩码音量调高长按键释放中断 

1：不掩码音量调高长按键释放中断 

3 音量调低按键 1 
0：不掩码音量调低按键中断 

1：掩码音量调低按键中断 

4 音量调低长键按下 1 
0：不掩码音量调低长按键中断 

1：掩码音量调低长按键中断 

5 音量调低长按键释放 1 
0：不掩码音量调低按键释放中断 

1：掩码音量调低按键释放中断 

6:7 保留 2 不使用 
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表 7. 全局倍增器倍时序 

地址：06H 

复位值：00000100 

类型：读/写 

全局倍增器倍时序 默认值 00000100 

位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

保留 0 0 0 1/16 

保留 0 0 1 1/8 

保留 0 1 0 1/4 

保留 0 1 1 1/2 

保留 1 0 0 1 

保留 1 0 1 2 

保留 1 1 0 4 

保留 1 1 1 8 

 

表 8. J_DET 时序 

地址：07H 

复位值：10000010 

类型：读/写 

J_DET 时序 默认值 10000010 

插入 (tDET_IN) 移除 (tDET_REM)（全局倍增器不适用） 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 100 

ms 

0 0 0 0 10 

μs 

0 0 0 1 150 0 0 0 1 20 

0 0 1 0 200 0 0 1 0 30 

0 0 1 1 250 0 0 1 1 40 

0 1 0 0 300 0 1 0 0 50 

0 1 0 1 350 0 1 0 1 60 

0 1 1 0 400 0 1 1 0 70 

0 1 1 1 450 0 1 1 1 80 

1 0 0 0 500 1 0 0 0 90 

1 0 0 1 550 1 0 0 1 100 

1 0 1 0 600 1 0 1 0 110 

1 0 1 1 650 1 0 1 1 120 

1 1 0 0 700 1 1 0 0 130 

1 1 0 1 750 1 1 0 1 140 

1 1 1 0 800 1 1 1 0 140 

1 1 1 1 850 1 1 1 1 140 
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表 9. 按键时序 

地址：08H 

复位值：01111000 

类型：读/写 

按键时序 默认值  00101000 

双击按键时序 (tDOUBLE) 长按键 (tLONG) 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 100 

ms 

0 0 0 0 500 

ms 

0 0 0 1 200 0 0 0 1 550 

0 0 1 0 300 0 0 1 0 600 

0 0 1 1 400 0 0 1 1 650 

0 1 0 0 500 0 1 0 0 700 

0 1 0 1 600 0 1 0 1 750 

0 1 1 0 800 0 1 1 0 800 

0 1 1 1 1000 0 1 1 1 850 

1 0 0 0 1100 1 0 0 0 900 

1 0 0 1 1200 1 0 0 1 1000 

1 0 1 0 1300 1 0 1 0 1100 

1 0 1 1 1400 1 0 1 1 1200 

1 1 0 0 1500 1 1 0 0 1300 

1 1 0 1 1600 1 1 0 1 1400 

1 1 1 0 1800 1 1 1 0 1500 

1 1 1 1 2000 1 1 1 1 2000 

表 10. 音乐模式时序  

地址：09H 

复位值：01011000 

类型：读/写 

音乐模式时序 默认值 01011000 

按键轮询时间 (tPOLL) 按键等待时间 (tWAIT) 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 5 

ms 

0 0 0 0 5 

ms 

0 0 0 1 10 0 0 0 1 10 

0 0 1 0 15 0 0 1 0 15 

0 0 1 1 20 0 0 1 1 20 

0 1 0 0 25 0 1 0 0 25 

0 1 0 1 30 0 1 0 1 30 

0 1 1 0 35 0 1 1 0 50 

0 1 1 1 40 0 1 1 1 100 

1 0 0 0 45 1 0 0 0 150 

1 0 0 1 50 1 0 0 1 200 

1 0 1 0 60 1 0 1 0 250 

1 0 1 1 70 1 0 1 1 300 

1 1 0 0 80 1 1 0 0 350 

1 1 0 1 90 1 1 0 1 400 

1 1 1 0 100 1 1 1 0 450 

1 1 1 1 150 1 1 1 1 500 
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表 11. 检测时序 

地址：0AH 

复位值：01010101 

类型：读/写 

检测时序 默认值 01010101 

音量调高和调低的按键时序 (tKEY) 检测时间 (tDET_MIC) 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 50 

ms 

0 0 0 0 5 

ms 

0 0 0 1 100 0 0 0 1 10 

0 0 1 0 150 0 0 1 0 15 

0 0 1 1 200 0 0 1 1 20 

0 1 0 0 250 0 1 0 0 25 

0 1 0 1 300 0 1 0 1 50 

0 1 1 0 350 0 1 1 0 75 

0 1 1 1 400 0 1 1 1 100 

1 0 0 0 450 1 0 0 0 150 

1 0 0 1 500 1 0 0 1 200 

1 0 1 0 550 1 0 1 0 250 

1 0 1 1 600 1 0 1 1 300 

1 1 0 0 650 1 1 0 0 350 

1 1 0 1 700 1 1 0 1 400 

1 1 1 0 750 1 1 1 0 450 

1 1 1 1 800 1 1 1 1 500 

 

表 12. 按键反跳时序 

地址：0BH 

复位值：10011000 

类型：读/写 

按键反跳时序 默认值 10011000 

ESD 事件在 J_DET 上的反跳时序 

（全局乘数不适用） 
按键反跳时序 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 100 

µs 

0 0 0 0 5 

ms 

0 0 0 1 200 0 0 0 1 10 

0 0 1 0 300 0 0 1 0 15 

0 0 1 1 400 0 0 1 1 20 

0 1 0 0 500 0 1 0 0 25 

0 1 0 1 600 0 1 0 1 30 

0 1 1 0 700 0 1 1 0 35 

0 1 1 1 800 0 1 1 1 40 

1 0 0 0 900 1 0 0 0 45 

1 0 0 1 1000 1 0 0 1 50 

1 0 1 0 1200 1 0 1 0 55 

1 0 1 1 1400 1 0 1 1 60 

1 1 0 0 1600 1 1 0 0 65 

1 1 0 1 1800 1 1 0 1 70 

1 1 1 0 2000 1 1 1 0 75 

1 1 1 1 5000 1 1 1 1 80 
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表 13. 控制 1 

地址：0CH 

复位值：01001000 

类型：读/写 

控制 1 默认值 01001000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 LDO 输出 1 
0：LDO 输出开 

1：LDO 输出关 

1 MIC 检测 1 
0：MIC 检测开 

1：MIC 检测关 

2 插孔检测 1 
0：插孔检测开 

1：插孔检测关 

3 音乐模式 1 
0：音乐模式开 

1：音乐模式关 

4 长按键功能 1 
0：长按键功能开 

1：长按键功能关 

5 双击按键功能 1 
0：双击按键功能开 

1：双击按键功能关 

6 所有按键作为发送/结束功能 1 
0：所有按键作为发送/结束功能开 

1：所有按键作为发送/结束功能关 

7 S/E 卡住功能 1 
0：发送/结束卡住功能开 

1：发送/结束卡住功能关 

表 14. 检测阀值 1 

地址：0DH 

复位值：11101010 

类型：读/写 

检测阀值 1 默认值 11101010 

正常关闭 S/E 键 正常打开 S/E 键最大值/音量调高键最小值 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 1000 

mV 

0 0 0 0 20 

mV 

0 0 0 1 1100 0 0 0 1 30 

0 0 1 0 1200 0 0 1 0 40 

0 0 1 1 1300 0 0 1 1 50 

0 1 0 0 1400 0 1 0 0 60 

0 1 0 1 1500 0 1 0 1 70 

0 1 1 0 1600 0 1 1 0 80 

0 1 1 1 1650 0 1 1 1 90 

1 0 0 0 1700 1 0 0 0 100 

1 0 0 1 1750 1 0 0 1 110 

1 0 1 0 1800 1 0 1 0 120 

1 0 1 1 1900 1 0 1 1 130 

1 1 0 0 2000 1 1 0 0 140 

1 1 0 1 2200 1 1 0 1 150 

1 1 1 0 2300 1 1 1 0 160 

1 1 1 1 2400 1 1 1 1 170   
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表 15. 检测阀值 2 

地址：0EH 

复位值：01110111 

类型：读/写 

检测阀值 2 默认值 01111001 

音量调低键最大值 音量调高键最大值/音量调低键最小值 

位 7 位 6 位 5 位 4 功能 位 3 位 2 位 1 位 0 功能 

0 0 0 0 270 

mV 

0 0 0 0 110 

mV 

0 0 0 1 330 0 0 0 1 125 

0 0 1 0 390 0 0 1 0 145 

0 0 1 1 450 0 0 1 1 160 

0 1 0 0 510 0 1 0 0 175 

0 1 0 1 570 0 1 0 1 190 

0 1 1 0 630 0 1 1 0 205 

0 1 1 1 690 0 1 1 1 220 

1 0 0 0 750 1 0 0 0 235 

1 0 0 1 810 1 0 0 1 250 

1 0 1 0 870 1 0 1 0 265 

1 0 1 1 930 1 0 1 1 280 

1 1 0 0 990 1 1 0 0 295 

1 1 0 1 1050 1 1 0 1 310 

1 1 1 0 1120 1 1 1 0 325 

1 1 1 1 1190 1 1 1 1 340 

表 16. 复位控制 

地址：0FH 

复位值：00000000 

类型：读/写 

复位控制 默认值 00000000 

位# 名称 尺寸 功能 

0 全局复位 1 

0：无变更 

1：复位设备复位至所有 I2C 为默认值 

（时序、比较器阀值） 

1 插孔移除复位 1 

0：无变更 

1：清除 I2C 与插孔移除程序相关的寄存器  

（中断） 

2:7 保留 5 不使用 

 

 

标称值 

焊点间距 总封装高度 硅层厚度 焊接凸点高度 焊接凸点直径 

0.4 mm 0.586 mm 0.378 mm 0.208 mm 0.260 mm 

 

封装具体尺寸 

D E X Y 

1.56 mm 1.16 mm 0.18 mm 0.18 mm 
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